






问题八：请介绍一下公司车规级产品的进展？

答：公司在 2022 年 12 月 14 日发布了 43 颗车规级产品(38

颗单管及 5 颗模块)，产品包括 IGBT、SGT MOS、SJ MOS、

SiC JBS、SiC MOS、IGBT 模块、SJ MOS 模块以及 SiC MOS

模块，公司积极推进车规级产品应用突破。

问题九：请介绍下公司 IGBT 产品目前下游应用结构？IGBT

模块是否有上量？预计什么时候可以进入汽车主驱？2023

年的 IGBT 产品的业绩指引是怎样的？

答：IGBT 产品下游应用结构为工控占比 65%，汽车占比 20%，

消费类占比 15%，IGBT 模块目前已经上量，预计 2023 年 IGBT

产品能够进入汽车主驱。2023 年 IGBT 产品会保持较快增长，

目标是在 2022 年基础翻一番。

问题十：公司 MOS 产品的结构可否做下介绍？SGT 及 SJ MOS

的占比如何？

答：公司 MOS 产品，中低压产品占比 70%，高压产品占比 30%，

SGT 及 SJ MOS 在营收中的占比超过 50%。

问题十一：公司还有一块业务是功率 IC，主要有哪些产品？

MCU 主要包括哪些产品？主要应用是什么？是否有进入汽

车级应用？

答： 公司功率 IC 主要包括 LED 驱动、电源、电机驱动、功

放电路、BMS、AC-DC、DC-DC、无线充等；MCU 产品包括通

用 MCU、计量 MCU 和计算 MCU，主要以工控（如仪器仪表）、

消费（如家电）应用为主，汽车方面的应用正在积极布局。

问题十二：目前掩模业务景气度比较高，可否介绍下公司掩

模业务的产能及掩模产品主要针对哪些领域的应用？

答：公司掩模产能目前 2000 片/月，公司掩模业务已服务国

内各主要 FAB 线及众多 IC 设计公司，高端掩模项目已在建

设中，规划产能 1000 片/月，预计在 2024 年一季度可提供

40nm 及以上线宽的掩模代工服务。





源等。

附件清单（如有） 无

日期 2023 年 2 月 28 日


